深圳市科思科技股份有限公司投资者关系活动记录表
证券简称：科思科技      股票代码：688788         编号：2026-016
	投资者关系活动类别
	☑特定对象调研        □分析师会议
□媒体采访            □业绩说明会
□新闻发布会          □路演活动
□现场参观
□其他     

	参与单位名称
	2026年9月11日 太平洋证券、个人投资者 

	时间
	2026年9月11日 10:30-11:30

	地点
	公司23楼会议室

	公司接待人员姓名
	副总经理兼董事会秘书陈晨，证券事务代表罗文

	投资者关系活动主要内容介绍
	一、活动内容

公司副总经理兼董事会秘书陈晨，证券事务代表罗文向参会投资者介绍了公司的基本情况，并进行回答交流环节。

二、回答交流
1、 请介绍公司目前的核心业务布局与核心竞争能力。
答：公司以电子信息领域为基础，经过多年发展，已形成覆盖芯片、算法与智能装备的一体化自研布局。公司现主要从事指挥控制信息处理设备及系统、软件雷达信息处理设备及系统、智能无人设备及系统、其他信息处理产品、专用车辆改装业务。公司坚持全链条自主可控的发展路线，具备从芯片、模组、整机到系统解决方案的完整开发能力，可面向不同客户需求提供整体解决方案。
2、 公司无线自组网技术具有哪些特点？可以实现什么功能?
答：公司无线自组网技术无需依赖基站即可实现多节点无线通信，具有去中心化、抗毁性强、抗干扰能力强、带宽大、时延小、部署快速等特点，可应用于无线通信、应急通信、野外科考、矿区作业等环境复杂多变的场景。
3、 请介绍公司自研芯片的进展情况及销售模式。
答：公司围绕无线自组网核心技术布局了智能无线电基带处理芯片与射频芯片，其中基带芯片主要解决通信组网问题，射频芯片主要解决收发问题。第一代智能无线电基带处理芯片已进入商业化推广阶段，已在公司部分智能无人装备中实现搭载应用，并面向无人机、电力、应急等行业客户开展试用；新一代智能无线电基带处理芯片已完成各项功能的调测工作，目前已转入宽带自组网模组的研发阶段。第三代智能通信芯片正开展后端设计与验证工作。关于自研芯片销售模式，公司自研基带芯片目前主要集成于通信核心板，模组，自产装备中进行销售；射频芯片既依托通信模组对外销售，也同步对外销售芯片，采用直销和代理相结合的销售方式。
4、 公司在无人装备领域主要提供什么形态的产品？
答：公司实现从芯片、算法到智能装备的一体化自主研发，能够提供多种无人装备产品。结合客户实际场景，公司可采用软件交付、硬件交付或软硬件组合交付的模式，提供多装备协同的集群化整体解决方案，匹配客户系统化应用需求。
5、 请问公司传统业务目前的经营情况如何？
答：公司所处的行业正向智能化、无人化方向演进，市场正处于转变阶段。受行业客观环境影响，公司原有成熟产品销售规模有所承压。公司一方面巩固传统业务基本盘，保障核心产品正常交付；另一方面持续推进产品迭代升级，以适应下游客户智能化、全国产化的新需求。
6、 公司在民用市场方面的拓展进展如何？
答：公司持续加大新产品、新项目、新领域开拓力度，重点发力民用市场业务，依托自身成熟技术积淀，积极向应急、电力、矿山等领域深度延伸。目前相关产品多处于试用及小批量推广阶段。

	附件清单（如有）
	无


